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Abstract (en)
[origin: US4813188A] Hitherto mechanical lever systems and cams were used to effect the necessary relative movements between the workpiece
and the grinding disc. In order to attain a higher production rate at improved quality, it is proposed to use electronic means for shaping the profile
of a tool. The generating profile is once or several times provided in a convex configuration on the grinding disc. The workpiece is shaped by
respectively definable translatory, rotatory and angularly-dependent relative positions between the workpiece and the grinding disc.

Abstract (de)
Bisher wurden tiber mechanische Hebeltriebe und Kurvenscheiben, welche auf inrem Umfang die Schleiftkurve abgebildet hatten, die notwendigen
Relativbewegungen zwischen Werkstiick (2) und Schleifscheibe (1) erzeugt. Um gréBere Leistungen bei gleichzeitig besserer Schleifqualitat zu
erreichen, wurde demgegenlber mit Hilfe elektronischer Getriebe auf der Schleifscheibe (1) die Hinterschliffkurve mittels einer Abrichtrolle (3) ein-
oder mehrmals konvex abgebildet. AnschlieBend wird der Hinterschliff des Werkstiickes (2) bei jeweils definierter translatorischer, rotatorischer und
winkelabhangiger Lagebeziehung zwischen Werkstiick (2) und Schleifscheibe (1) hergestellt.
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